
Title (en)
Process and device for the manufacturing of cast lead band

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Bleigussband

Title (fr)
Procédé et dispositif pour la fabrication de bande de plomb coulée

Publication
EP 0976474 A1 20000202 (DE)

Application
EP 99113362 A 19990710

Priority
DE 19834330 A 19980730

Abstract (en)
The cast lead strip is subjected to a deformation immediately after its solidification. As a result, an isotropic strength distribution of its material is
obtained. The apparatus has cooled rotating drum (3) which is provided with an additional roll (5) directly in the solidification zone of the lead strip
(2). The purpose of this roll is to deform the lead strip.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Herstellung von Bleigußband als Vorprodukt für Streckmetallgitter in Bleiakkumulatoren durch kontinuierliches Gießen eines
Bleistreifens auf die gekühlte Oberfläche einer rotierenden Trommel wird das gegossene Band unmittelbar nach seiner Erstarrung einer Verformung
unterzogen, die durch Rekristallisation des Bandmaterials zu einer isotropen Festigkeitsverteilung führt. Die zusätzliche Verformung erfolgt durch
eine Dickenreduktion um 1% bis 25%, insbesondere 15% - 25%. Bei einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ist der rotierenden,
gekühlten Walze im Erstarrungsbereich des Bleibandes eine zusätzliche Walze direkt zugeordnet, die eine Verformung des Bleibandes bewirkt, oder
der gekühlten, rotierenden Trommel sind eine oder mehrere Walzenpaare direkt nachgeordnet, durch die eine Dickenreduktion des Bandes erfolgt.
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